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Abstract (en)
In a process to apply a coating of liquid or paste to one side of a moving web, the descending web passes around a drum (7) onto a horizontal plane
and is presented to a descending fluid or paste curtain. The gusset zone prior to and following the drum incorporates a gusset plug (8a, 8b). The
gusset plugs (8a, 8b) minimise the movement of surface boundary layer air.

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum ein- oder beidseitigen Auftragen von flüssigem bis pastösem Auftragsmedium, insbesondere wässrige
Pigmentsuspension, mit einem Auftragwerk (2) auf eine laufende Oberfläche (O), wobei die Oberfläche (O) bei direktem Auftrag die Oberfläche
einer Materialbahn (5), insbesondere einer Papieroder Kartonbahn ist und bei indirektem Auftrag die Oberfläche eines Übertragselementes,
beispielsweise eines Auftragsbandes (22) ist, welches das Auftragsmedium (M) dann an die Oberfläche der Materialbahn (5) überträgt und wobei
in Laufrichtung (L) der laufenden Oberfläche (O) vor dem Auftragswerk (2) eine Luftgrenzschicht-Schwächungs- bzw. Bekämpfungs-Einrichtung
(7) angeordnet ist, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Einrichtung (7) wenigstens ein sich in Querrichtung der laufenden Oberfläche (O)
erstreckendes, leistenförmiges Abschirmelement (8b) nachgeordnet ist, welches dem Auftragswerk (2) unmittelbar vorgelagert ist. <IMAGE>
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